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LEGENDA vybaveni / zafizeni :
H > D i H ~ w Ve Ve ~ ~ w . - -
LEGENDA technologie CT LEGENDA technologie MRI - 1.5T POZADAVKY PROSTREDI technologie MR - TEPLOTA A VLHKOST - VZDUCHOTECHNIKA POZADAVKY NA VETRANI MR VYSETROVNE LEGENDA MISTNOSTi 1. NP
o 4 A A Rozméry (é X d X V) HmOtnOSt VySéIané tep|0 MR VY§ETROVNA OVLADAE TECHNICKA MIISTNOST ~ - P i | Z - Technologie spojena L - Nabytek spojeny ¢isLo UCEL MISTNOSTI PLOCHA | VYSKA PODLAHA STENY STROP
Jednotka Rozmery (S x dx V) Hmotnost [kg] Vysalane teplo Jednotka [k ] MV] - — - — - — POZADAVKY NA VETRANI VZDUCHOTECHNIKOU/HVAC L se stavbou se stavbou (m?) (m) POVRCHOVAUPRAVA | ODKAZ | POVRCHOVAUPRAVA | ODKAZ | POVRCHOVAUPRAVA | ODKAZ
[mm] [kW] [mm] g [ Teplota Min Doporucene Max Min Doporucene Max Min Doporucene Max . Dodavatel VZT/HVAC musi splnit poZadavky na teplotu, vihkost a vyménu min. 6x (doporuc¢eno 10x) v MR vySetfovné. VINYL S PROTISKLUZNYMI P20 SADROVA OMITKA/SDK SADROVA OMITKA
20°C 22°C 22°C 18°C 22°C 24°C 16°C 22°C 24°C . Dodavatel RF kabiny nainstaluje specidlni RF prichodky pro VZT. \% -bTechnlolc)gie volné stojici ‘N\ /W‘ N - Nabytek volné stojici 1.01 SCHODISTE 19,85 3,00 S(EHODVOVYMI HRANAMI, PZly OTERUVZD. DISP. NATER' OTERUVZD. DISP. NA'Il'ER
1 . 1 Gantry 2050x1039x1938 1820 5,8 2 1 Sestava Magnetu 2497 x 2050 x 2382 7444 2400 Teol - gi 3°c/h 3°c/h 3°c/h . V3echny servisované ¢asti v MR vysetfovné (napf. vyustky VZT) musi byt nemagnetické. (dodévka dodavatele MRI) I! 2: rr(:ésd\i/: nvm pripofenim LV VCETNE SOKLU V=100mm
eplotni gradient < < < . RF priichodky musi byt nemagnetické a elektricky izolované. (dodévka dodavatele MRI) VINYL HOMOGENN], SADROVA OMITKA/SDK KAZETOVY MINERALNI
1.2 Stll pacienta 650x2910x1047 505 0,3 Z i ‘ ita spojend 1.02 CHODBA + CEKARNA 167,90 | 3,00 Mo ’ P11 - Pty
. adni podstavec — < .,, < — < s Fivadany i A 5% Eerstvé Seth ili rezi dlia. Sanita spojend ’ / =
22 p 756 x 1356 x 1017 96 Relativni vihkost 40% a3 60% nekondenzu1|C| 40% a3 70% nekondenzu1|C| 40% a3 70% nekondenzu1|C| . Privadény vzduch musi obsahovat aspor 5% cerstvého vzduchu z venku MR vysetfovny, aby se odstranili rezidua hélia w sestavboua o ‘ VCETNE SOKLU V: 100tnm OTERUVZP. DI?P. NATER POIE)HLED _
Generator ; . . 3 L. L] napojena na meédia -&Eﬁj IT, Audio-video technika il — . S50 VINYL HOMOGENNI, HiE SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
1.3 T , 700x550%1062 370 1,0 2.3 Pacientsky stul 1025 x 2277 x 1017 190 VIhkostni gradient <5%/h <5%/h <5%/h POZADAVKY NA NOUZOVE ODVETRANI S ) o ; ’ ’ VCEETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
PDU (Power distribution umt) Kotveni hornich skfingk / TV Kanal elektroinstalagni - - rr— v —
— . Odvétravaci systém dodava dodavatel VZT. Ss‘}r,ezttiuﬁz;vsetSér;]e listy, drzéku) ngrs%eélyi ;/teé \g:)sdtig r::c)'a 890mm 104 KABINKA 297 260 VVIN‘{L HOMOGENNI, P15 SAI?ROVA OMITKA/§DVK, KAZETOVY MINERALNI
Rozvadéé 24 Vyplnac - MRI 3,2 Vysa’|ané tep|o od Standby 11,01 kW Standby 11,45 kW Standby : 5,44kW . V&echny polozky uvnitf RF kabiny musi byt nemagnetické. (fe3i dodavatele MRI) v Y Y i VCETNE SOKLU V=100mrr’1 OTERUVZD. ?'5P- NATER PO’DHLED
14 PDB (P distributi b 600x600x800 42 - technologie Max. : 3,15 kW Max. : 2,00 kW Max. : 11,27 kW . Odvétravaci systém se musi otestovat a spustit do provozu pred instalaci magnetu. Kod polozky Kod polozky, pro kterou je fi SKIASISOF:ICKA RTG — S0 VIIV\lYL EVLEKTROST. VODIVY, i BARYT.OMITKA/SE{K,V KAZI:'I'O\‘/YA.NTIBAKTER.
(Power distribution box) 2 Vozik na fanom 136 . Odvod vzduchu musi byt umistény v podhledu v blizkosti hlavy magnetu, v nejvy3sim bodé. (dodavka RF kabiny) i (Sisl0 odpovidajiof seznamu prilozen instalacnf pian VYSETROVNA ' ’ VEETNE SOKLU V=100mm OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
: . 0 y . Odtahovy ventiltor musi byt umist&ny zvn&jgku RF kabiny, mimo linie 10 Gauss (1mT). zafizeni a vybaveni) (Cislo v ramegku) TWE - — - 7 ARG
Injektor + monitor POHOTOVOSTNIWC 2,27 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD KAZETOVY MINERALNI
1.5 S - 100 - . Odvod vzduchu bude Feseny odvodnym potrubim pres odtahovy ventilétor, ktery zabezpedi odvod vzduchu v pfipads tniku hélia v MR i PACIENTI , : S : PODHLED
(na stropnlm zavesu) 2 6 Penetraéni deska _ _ 450 vy$etfovné. Vykon ventilatoru musi byt min. 34 m*/min., ptipadné zajistovat vyménu vzduchu v mistnosti 12 x za hodinu. Ventilator bude — VINYL ELEKTROST. VODIVY SADROVA OMITKA/SDK KAZETOVY ANTIBAKTER.
16 Konzole operétora 736x470x656 80 2 Pro Z%jlstel:ll [39za<:!0\{ane teplot)’/ a V""’lkOSvtl je pc?z:cl.dovan vhodny vzduchotechnlcky systém. nezavisly 051 bézné VZ:F je:*dnotvky fsamostatn)’{ odtah,ﬁesmil sevnapojit’ do rozvodii YZT) aA bt{de ovladany vypinadem na sténé mistnosti 1.07 PRIPRAVNA 17,13 3,00 VEETNE SOKLU V=100mm P14 OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
Pro nékteré pfistroje je nezbytna nepferuSovana Cinnost klimatizace (24/7) v ovladovné a v MR vysetfovné blizko vstupnych dvefi (vypinage musi byt paralelng zapojené). = Z —— ~ —
2.7 Penetraéni kabinet 890 x 600 x 1920 290 300/, L ) o X - p— T P— fi 300 | VINYLELEKTROST.VODIWY, | SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALN|
1.7 Pracovni st(il 1300x850x850 40 - : 3135 Chlazeni mistnosti dimenzovat dle na max. vysélané teplo. . Sd‘a:wyk"e”“'am‘ musi byt “m's'e"by zvnéjgku RF kabiny, m'm;’ ";‘e 10 Gauss (1mT). : ’ ’ VEETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
) . . . ‘L P -z . fy wr , . . . Sechny komponenty systému musi byt pfistupné pro servis a tdrzbu = = = = = o
Ve vzdalenosti 4m od isocentra nesmi byt umistény Zadné chladici zafizeni ani VZT jednotky. y Komponenty sy Vtpristupné p o5 P ISOVNARTG 12 | 300 VINYL HOMOGENNI, 15 | SADROVAOMITKA/DK, KAZETOVY MINERALNI
1.8 Ovladac¢ injektoru - - - 2.8 Sekundarni penetracni deska - 45 . PV ) ; * VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
’ ’ POZADAVKY NA TLAKOVE VETRANI - - ——— - —
1.9 Vyhodnocovaci konzole 596x218x470 31.8 05 . . ., , v . . e e . D Ve stropé RF kabiny, nebo na st&né se pozaduje osazeni tlakovych vyrovnavacich praduchtl/priichodek (dodavka RF kabiny) 150 OUIADCVNASKIAGRAF 577 3,00 \CQE\{TLNEELEELRL?;S\L\IEE,LV;I P14 ;f\rgRRL?\)lgjom;Ktj/i?é; KAZETEC\;; HME:I;RALM
. . ) 29 Power, gradient, RF kabinet 1480 x 872 x 2098 1487 6137 Nspolt_atnl VZ1T poErl:jbll:{ rllakll?F ’klec bude v soucinnosti s dodavatelem RF klece - napojovaci dfevény ramec¢ek 600x200m (VZT . Minimalni velikost prichodek musi byt (610 mm x 610 mm) nebo podobnd. ” T T oo [VwwasmosTvoow, | L SARTONTEATDE TETET YT
ukKoncit cca 1m pre: ecCl. . Prachodky VZT umistit tak, aby do nich nevnikalo unikajici hélium d WYEETROVNA L L VEETNE SOKLU V=100mm OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
1.10 SkFin ulozna 610x914x1067 68 - 210 Vnitini chladié 880 x 872 x 1895 612 1000 Havarijni odvétrani MRI vySetfovny bude napojeno na RF klec stejné jako VZT (600x200mm) a bude osazeno axialnim Pozndmka: Umisténi prichodek mdzZe ovlivnit pfenos hluku do okolnich prostord. VINYL HOMOGENNI, SDK, KAZETOVY MINERALNI
’ ventildtorem s vykonem 30m*/min. 112 KABINKA 1,50 280 | yeernE sokLu v=t00mm | P10 OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
VINYL HOMOGENN, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALN{
2.11 Magnet monitor 4,5 240 ~ . 113 KABINKA 2,20 280 1 yeetNEsokLu v=100mm | T*° OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
POZADAVKY NA CHLAZENI MR 114 ROZVADEE NN 286 286 VINYL HOMOGENN, b1 SADROVA OMITKA/SDK, SADROVA OMITKA,
' i ’ VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER OTERUVZD. DISP. NATER
> X S . Cryocooler - kompresor 2 ° < p - ; —— - —
POZADAVKY PROSTREDI technologie CT - TEPLOTA A VLHKOST - VZDUCHOTECHNIKA 2.12 v P 450 x 485 x 671 12 500 LEGENDA pozadavkd ZTI pro MRI - 1.5T POZADAVKY NA CHLAZENI — o | virovoseN, | . | shorovowimasor, (BIETOVT MINERALN
ve as . . . .. .. ' £ ’ VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
& < A nnf P ey Stavba zajisti uzavieny okruh chladici vody v nemocnici pro technologii MR - - ~ ——— -
CT VYSETROVNA OVLADAC TECHNICKA MISTNOST 213 Hlavni pfistrojova skfin 2195 x 800 x 1980 1460 i Tento vrelans do vody - 75 KW 116 ULTRAZVUKOVA 1026 | 300 | VNYELEKTROST.vODIVY, [ SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY ANTIBAKTER.
Mi D . M Mi D . M Mi D . . M KOD POPIS y nglgt;ys:da”:a °s;’°py 612G ) VYSETROVNA ’ ’ VEETNE SOKLU V=100mm OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
in oporucené ax in oporucené ax in oporucené ax . vody na vstupu : 6 - , - - ——— -
Teplota o : : c o : : : : 214 PC ovladaci konzole 64 1450 , , | o ] - © Teon monteat o, 2K max. 1K1 30 sekund p | A T, | wenasiestia?, [, | Swibioansr, K MAEIEL
18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C sv Vyvod studené vody ze zdi DN 40 (pfedtim nezuZovat!) zakoncena uzaviracim ventilem . Pfivodni a odvodni potrubi: dimenze min. 6/4" =) i i LI A d Lot
Teplotni gradient <3°c/h <3°c/h <3°C/h 215 Ovladaci konzole 12 - cca 500 mm vysoko. (az 120 I/min) T N priokvodys114 lmin L 10, e KABINKA 25 | 280 | yeerksorutntom | P | oot ber s S EonE
- - - . - ST — - PN . ax. pratok vody : min. +/- 10 /min. = i ;
— » ” . Odpad DN50 ze zdi s predfazenou protizapachovou uzavérou, ukonceny kolenem — - . . - —r - - T - T
Relativni vihkost 40% a3 60% 30% a7 60% 30% a7 60% OK p p p p ) y . Pokles tlaku v HeC kabinetu : 2,4 bar pfi pritoku 114 I/min (40% propylén glykol, 60% voda) A DENNIAKONZULTACNI s | s VINYL HOMOGENN, - SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
2 1 6 Venkovni chladici iednotka Dodavka STAVBA - cca 350 mm VySOkO. . Pokles tlaku v HeC kabinetu : 1,5 bar pfi pratoku 114 I/min (100% voda) MISTNOST ! ' VCETNE S0KLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
Vlhkostni gradient <5%/h <5%/h <5%/h . J odavka . Pokles tlaku v HeC kabinetu : 3,3 bar pfi pratoku 132 /imin (40% propylén glykol, 60% voda) ) — i 7 N
g
VINYL HOMOGENN, SDK, KAZETOVY M INERALNI
. Pokles tlaku v HeC kabinetu : 2,3 bar pfi pratoku 132 I/min (100% voda) 120 HUKGDOVAMBINGST 6,37 2,60 VEETNE SOKLU V=100mm P16 OMYV. ANTIBAKT. NATER PODHLED
. P - . Dostupnost : nepretrzita 5 T 7 R
Vysalané t'eplo od Max. : 5,8 kW Max. : 0,94 kW Max. : 1 KW 217 0O, - Senzor . Nemrznouci smés : 0-40% propylén glykol 121 L M;’:ICIE'm?B'LN' 4,62 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD KAZETS\O/;HML'E’;RALN'
technologie . Nartst teploty pii minimalnim pratoku : 9,6 °C, 40% propylén glykol voda T err—" T e
2.18 02 - Monitor P , , - s, . . Narust teploty pfi maximalnim pritoku : 8,4 °C, 40% propylén glykol voda 1.22 ) 4,70 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD
IDEOVY NAVRH NOUZOVE ODVETRANI . Max. vstupni tlak na HeC : max. 6 bar pACENT - PODMIED
. Min. kontinugini tepelna Zaté : 7,5 kW VINYL HOMOGENNI, SDK, KAZETOVY MINERALNI
2.19 Kamera Vyfuk do vnéjsiho prostedi . Hodnota pH : 6,5 - 8 pfi 25°C e S 288 | 300 | yeprnEsokiuv=t0omm | 7' | oTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
220 | Rozvadst (dodavka tech.) L mmanciru<0p 120 | enacowateart | 1876 | 300 | it NIGe | P | Sremovan. e natts = e
ozvadéc (dodavka tech. - 59 264 . ; oMITK
: . Zachycené &astice : < 10 ppm N VINYL HOMOGENNI, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
Mobilni iniek RF kabina Odtahovy ventilétor . Velikost Eastic : < 100 mikrond s e 12811 300 1 yeerng sokLuv=100mm | "> | oTERUVZD. DIsP.NATER PODHLED
2.21 obilni injektor 145 . Filtrace : <100 mikrénd = —
. Ochrana pred kondenzaci 126 KOUPELNA LEKARI 3,38 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD
° KAZETE)\OIYD HM LIEIDE'RALNI
it Pro automatické prepinani nouzového chlazeni na ztratovou vodu (pfi vypadku centralniho zdroje chladu), bude stavbou zajistén samostatny modul VIR ELHIROST. VODIVY. SADROVA OMITKA/SDK CAZETOVT MINERALN
2.22 VWater bypass vyustioyna odvod vzduchu 7———odved vzt Lo ACnapajeni (zohlednit spotebu s ventily pro zabezpezeni tohoto prepinan. 127 | TECHNICKAMISTNOSTMR | 1222 | 300 | \eerye oy vtoomm | 72 | oteruvap. Dise. NATER PODHLED
podhled = ventilatoru a tlumice) Pfivod a odvod chladici vody pro technologie MR bude v prostoru technické mistnosti MR ukon&en kulovymi uzaviracimi ventily nad technologickou — tnm . — — —
2 23 W f| E | skfini separatoru ve vy$ce min. 2300 mm. Za uzaviracimi ventily nutno pro mozné napojeni na ztratovou chladici vodu (pfi poruse chladici jednotky) 128 SKLAD 542 300 VV|N\‘{’|— HOMOGENNI, P15 SAPROVA 0M|TKA/§DVK' KAZETOVY MINERALNI
- ater filter ;\\Lig zhotovit "T" kusy s ventily a min. 3/4" zavitem (prackovy zavit) — napojeni na pfivod studené vody SV z vodovodniho fadu a na odpad OK ze stény VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
) A (automaticky prepinaci modul). L VINYL ELEKTROST. VODIVY, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY ANTIBAKTER.
Mot tl o - e W
% % otorizovany tumic i PR 2151 1 300 | \xern sokiu v=100mm | 12 OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
130 POHOL%?EETT“:' we- 2,43 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD KAZETE\OIE m'g;RALN !
Oxygen = = =
Monitor ’ SADROVA OMITKA/SDK, =t
- VINYL ELEKTROST. VOD VY o (PODHLED SOUCASTI
Oxygen senzor 2 ( - . -
Z / L 131 VYSETROVNA MR 3546 | 250 | lehsT DODAVKY MR) P13 (Olil(OL;\EVSI(?(LIJ\Ac:)STl BOID AV M)
. ’ Stykac > - = e = —
RF filter VINYL ELEKTROST. VODIVY, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
é K1 Hdici napéti et s s g VCETNE SOKLU V=100mm o OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
/ 24V VINYL HOMOGENN, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALN{
vnitfni kontakty poristk e AT e Gl VEETNE SOKLU V=100mm P OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
h y oiistka - - ——
(pFi alarmu se rozpoji) ! - — — —— VINYL HOMOGENNI, i SDK, KAZETOVY MINERALNI
L Manualini vypinaé pro nuceny odtah i ’ ’ VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
MR VYSETROVNA OVLADOVNA _— — - - VINYL HOMOGENN], ™ SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
: ’ ’ VCETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
L VINYL ELEKTROST. VODIVY, SDK, KAZETOVY ANTIBAKTER.
i PR 2050 1 300 | \xerng sokiu v=100mm | 14 OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
VINYL HOMOGENNI, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALN{
i ki 1079 1 300 1 \eernE sokLu v=100mm | F1° OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
‘ ] ) () ‘ : : : : : : : VINYL ELEKTROST. VODIVY, SADROVA OMITKA/SDK KAZETOVY MINERALNI
) \‘ ) >< j N -, .- ’ . > ’
| 30 | \ \ \ \ I \ \ I \ = EREE 938 | 300 | yepryesokiuv=toomm | P* | oteruvzp. pise. NATER PODHLED
— - i ! I - 71— - — — — — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : e VINYL ELEKTROST. VODIVY, BARYT. OMITKA/SDK, KAZETOVY ANTIBAKTER.
‘ ‘ 139 VEETROVIALT 4172 1 300 |\ eernE sokiu v=100mm | 12 OMYV. ANTIBAKT. NATER MINERALNI PODHLED
\ \ \ \ \ \ = \ i i A OMI v ALNI
I == =l | | | ~ POZADAVKY VZT: | | POZADAVKY STATIKA: | o | wowe [ a5 | 0 | ameionoemi s | dorovionmaens T
1 ‘ ‘ - H . = . .
x XM S motnost: : - : —
. o o
-1 - -
T Teplota: 18-28°C (doporuéené 22°C VINYL HOMOGENNI, SADROVA OMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
\ T ! | | POZADAVKY STATIKA: . pI i dTS t ( 3FZC/h ) | | Podlaha - max. 2000kg | ta KABINKA L70 | 289 | veemnEsokiuv=t00mm | P | oTeRuvzD. DIsp. NATER PODHLED
Crl ] 3 : eplotni gradjent: < . fwc - _ ) v ALNI
| ] | ' POZADAVKY ELEKTRO: | Hmotnost b gradi 5 o .. . — POZADAVKY VZT: | | Strop - cca. 600kg | 142 POHOT,(;\écl)Esl\mlwc 316 | 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD KAZETEC\;;m'?DERALNI
‘ | ‘ : ‘ ‘ hl I's v d 3/N/PE ~ 4OOV + 100/ 50/60 H +/ 1H ‘ P0d|aha - maX 700kg V|hkOSt 35'75 /O (S 5 /Oh) (dOpOFUCene 40'70 C) . ° Il - L, ° ‘ - ‘ — — —
iy avni pfivo + o, z+/-1Rz Vvsalané teplo: 1.0 kW Teplota: 18-26°C (doporucené 22°C) = — POZADAVKY VZT (technologie): 143 | TecuNickAmisTnosTCT | 442 | 300 | VINYLELEKTROST.VODIVY, f 0, , ik RRZETCHY BRIERALI
| P | I Maximalni pfikon (narazovy): 130 kVA ‘ Strop - cca. 500kg ysalane tepio: 1, . ient: < 3°C \ h — POZADAVKY VZT: | | . SRS \ ’ ! VEETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
| ! | ! | | A Laas : | Teplotni gradient: < /‘ / Teplota: 18-26°C (doporugené 22°C) | Teplota: 18-28°C (doporucené 22°C) ‘ 1aa | PRAcovNAveoucio [ T o VINYL HOMOGENN, bis | SADROVAOMITKA/SDK, KAZETOVY MINERALNI
| - Pripojovaci pfikon 50 kVA Vlhkost: 30-60% (< 5%h) ’ . 5 Teplotni gradient: < 3°C/h . LABORANTA ; : VEETNE SOKLU V=100mm OTERUVZD. DISP. NATER PODHLED
i:ri \ ]! \ I . Jisténi v technologickém rozvadéci 63 A \ Vvsalané teplo: 0.5 kW \ Teplotni gradient: < 3 C/h ‘ ) o o .. o POZADAVKY ELEKTRO: PREDSIN WC MUZI - R : KAZETOVY MINERALNI
ik | ! | | i | y plo: O, | Vihkost: 30-60% (< 5%h | VIhkost: 35-75% (35 /oh) (doporucene 40-70 C) | hl i piivod 3/N/PE ~ 400V + 10% . 50/60 Hz +/- 1H 1.45 o s 2,50 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD bisblpeioy
: ! : | i ]! - Odpor sité: max. 110 mQ FW ost: 30-60% (< 5%h) Vysélané teplo: 1,1 kW avnl prIV(.) e AT £ ine PISOARY MUZI - _ ] KAZETOVY M INERALNI
S | i ! ! B ! . . ! Vysalané teplo: 0,5 kW | - Maximalni pfikon (narazovy): 130 kVA 146 ZAMESTHANGI 194 | 280 |  KERAMICKADLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD HOBHIED
U il I Il I Il Il - FiDOI i DI . 5 e ) V ALNT
i : il P | : I " | I I | | | PrIpOJOVElCI prlkon 45 kVA 147 | WCMUZ- ZAMESTNANCI | 1,95 2,60 KERAMICKA DLAZBA P17 KERAMICKY OBKLAD KAZETE\O/;E"L'E;RALN'
Ny Ll \ ! I I \ 1 1 \ \ - Jisténi v technologickém rozvadéci 63 A T T r——rr
| I I few - GRS v
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FL. POSUWNE DVERE |

POZADAVKY STAVBA:
Doplnit truhlafské zapraveni
(oblozka dverniho otvoru)
1500x2300 stavebni otvor

v

EL. POSUVNE DVERE

aYa
()]

110C

/_H |
(00 i

2180 ! !

ZDR NEVYBAVUJE (pozadavky a interiér viz stavba)

F 1 Poznamky :

o Tento vykres je neoddélitelnou soucasti stavebniho projektu.

o Provadécifirma je povinna upozomit projektanta technologie na kaZdou nesrovnalost mezi timto vykresem, stavebnimi vykresy, vykresy ostatnich zi¢astnénych
profesi a skutecnym stavem na stavbé.

o V8echny miry jsou v mm od Cisté zdi, respektive Cisté podiahy.

o Dodrzte koty, dimenze a roztece!, plidorysné kétovani vyvodd pro specialisty (napf. mediplynd, el. zasuvek), umyvadel a dfez( je vZdy na stfed pfisluSného
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| T vyvodu.
4 : : *  Provedeni instalace v ostatnich nezdravotnickych prostorach se esi die CSN 33 2000 - 51 edice 3.
0.000 il P - e Pozadavky CSN 33 2000 - 51 edice 3 v mistnostech pro Iékafské ucely fesi CSN 332000-7-710.
P : ! s o Zplsob napajeni el. zasuvek a viech pevné instalovanych el. spotfebici v mistnostech pro I8kafské Ggely je dén typem mistnosti dle CSN 332000-7-710, ktery je
i | i N 7 uveden u ndzvu mistnosti,
| | | ! : o Misto vstupu kabelovych pfivodd do lizkovych ramp, nasténnych vyvodu, zdrojovych ramp a zptisob instalace uréi projekt rozvodu medicinainich plynd.
Rk : | ~ o U vsech pracovnich linek pred dodavkou nabytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozmisténi el. zasuvek odpovida navrhu skiifiové sestavy, aby bylo moZné véechny
] il :l spotfebice bez problémd zapojt.
VI i : : o Pfirealizaci pracovnich linek s umyvadiem je nutné pocitat s tim, Ze nad umyvadlem bude davkova¢ mydla, davkovac dezinfekce a zasobnik papirovych ruénikd,
i \ i : : proto je nutné ponechat nad pracovni plochou dostatek prostoru.
il i : :I] o Instalaéni plany jsou orientatni, bez znalosti findlniho dodavatele. Po vybéru dodavatele je nutno provést revizi instalaénich pozadavka.
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: ™ I \ | \1\‘// y \ \ \ e 1 i / POZADAVKY ELEKTRO: \
: \ | y vk P
| L L | | ~ y; | | | Y § e hlavni pfivod 3/N/PE ~ 400V + 10%, 50/60 Hz + 3Hz |
‘ L N | | T | | ‘ - I POZADAVKY STATIKA: 7| - Maximalni pfikon (5s): 125 kVA ‘
| > — . . v
| 800 hi & | | POZADAVKY STATIKA: ‘ ‘ N A Hmotnost: ~ |- Instdlovany pfikon: 99 kVA |
HUL Do N —Y—, — — — — — ——— — ———————— NN N N o T~ e L - - I Y v,
| PRACOVNA i N | | Hmotnost: | | | Podlaha - max. 7000kg o -~ Stand-by pfikon: 17 kVA |
‘ _ L i ik | | Podlaha - max. 2000kg + 800kg (stul s pacientem) | | | S I /- Celkové harmonické zkresleni méné nez 2.5%. |
| CHODB A | EKARU | | | : : \ \ . \ \ | - Fazové kolisani sité: max. 2% \
o Pl il POZADAVKY ELEKTRO: L
[ | | . I
‘ V] Do \ \ L, \ \ \ - R L o . ] . \
| 1l & | | hlavni privod 3/N/PE ~ 400V £ 10%, 50/60 Hz +/- 3Hz | | ; | B A Hlavni pfivod elektro musi byt oddéleny od vSech |
\ Dl N | | - Maximalni pfikon: 100-140 kVA | i POZA.DAVK'YV S'!'AVBA: ’ | e ostatnich, které generuji kolisani proudu (vytahy, |
! Al : : | | - Primérny kontinualni pfikon 20 kVA | | Doplrllt truhlarslfe zapraveni ‘ P i i ‘ vzduchotechnika, ostatni RDG). ‘ Soufadnicovy systém : JTSK
agy B ‘ | - Jisténi 110 A ‘ i (obloZka okenniho otvoru) ‘ ~ — o ‘ Vyskovy systém : Bpv SEVER
i | : | | - Kolisani sité: max. 2% ‘ i 1700x1150 stavebni otvor | i i ‘ ‘ SO 01 +0,000 = 184,25 m n. m.
Hik N i : : ' CENI
i i | | | | | ) R | ZMENA STAVBY PRED JEJIM DOKONCENIM
¥ : | I - X I OBJEDNATEL :
| | [ u [ N ———-- ,
|| B | § - | E NEMOCNICE TGM HODONIN, p.o.
. | . . . N
i B @ o L Ve vzdalenosti 4m od isocentra 3 | <C ! | PURKYNOVA 2731/11
o) | ¥ | —1 \ , nesmi byt umistény zadné | ] | 695 01 HODONIN
ik i DODAVKA TECHNOLOGIE: chladici zafizeni ani VZT jednotky. | R e -
ik : : - RF KABINA (az 8000kg) 1 | - - - 7
e i L Y Y, , i : VEDOUCI PROJEKTANT ING. MAGDALENA PALOVSKA
IR SKLAD | i : | - DVERE (soucast RF kabiny) i | ZODP. PROJEKTANT ING. PETR HAVLENA — '
\‘/\ | | . ’L\ ) | | b _ v, . | i . .
g - i | i : i OKNO (soucast RF kabiny) J VYPRACOVAL ING. ONDREJ MAREK
‘ : ; : : DODAVKA STAVBA, VZT: ‘ - N KONTROLOVAL ING. MAGDALENA PALOVSKA Jop — :‘;‘N'T as. E%:'g{gig’f’ e i
H viewv s s r v v v v s ’ . v IR - i e-mail : info@kania-ostrava.cz
=t - - - - Vnéjsi chladici jednotka (umisténi na stfese) v&. napajeni KRAJ : JIHOMORAVSKY [ STAV. URAD: HODONIN _ e
‘ ‘ L . . \ \ NAZEV AKCE - STUPEN DUR+DSP
A O S 4 - Uzavreny okruh chladici vody | | 16 ' DATUM 08/2022
e ¥ I - - Pfivod a odvod chladici vody do technické mistnosti | | HODONIN NEMOCNICE — VYSTAVBA PAVILONU MAGNETICKE [FORMAT/POCET STR. |A4/21
o / i ‘ i - Parametry chladici vody viz samostatna tabulka i | REZONANCE MERITKO 1:50
i 800 ODBEROVE | 11 - Samostatny modul s ventily pro zabezpeceni | | : : ARCHIVNI CISLO :
. 1970 MISTO i automatického pFepnuti na nouzové chlazeni SV e B NAZEV OSB(J)ESIU AVILON 2 SAZSI:ZDRAVOTNICKA ECHNOLOGIE Czax 22013 |GISLO
| e i 11 - Modul MaR pro automatické pfepinani (sou¢ast chladici jednotky) > < SOUBOR | DWG
| hik v&. elektrického privodu 230 V (UPS) NAZEV PRILOHY : C. PRILOHY :
|
| iE NOVY STAV - PUDORYS 1.NP 22013-DSP-D.2.1-SO 01-11
) L |
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